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CITTA'

Firmatario:

CITTA METROPOLITANA
DI FIRENZE

Firenze, 04/07/2024

Lettera inviata per pec
Alle Imprese offerenti

Contratto di appalto per la fornitura e posa in opera di moduli prefabbricati ad uso
scolastico presso il polo scolastico di Via R. Sanzio — Via Bonistallo a Empoli (FI)
comprendente tutte le connesse attivita accessorie e strumentali occorrenti per la loro
piena funzionalita e messa in esercizio - CUP B74D24000300005 - CIG Bo7C259140
Comunicazione ai sensi dell’art. 90 c. 1 lett. e del D.Lgs. n. 36/2023.

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 9o c. 1 lett. e del D.Lgs. n. 36/2023, con la

presente si comunica che in data 03/07/2024 é stato stipulato, con I'impresa Pagin Modular System S.r.1., il
contratto di appalto Rep. n. 22116/2024 relativo alla fornitura in oggetto.

A disposizione per eventuali informazioni e/o chiarimenti, si porgono distinti saluti.

PO Gare e Contratti
Dott.ssa Elisa Cicconetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs.82/2005 modificato dal D.Lgs.235/2010 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DIREZIONE GARE, CONTRATTI

ED ESPROPRI

Palazzo Medici Riccardi

1, via Cavour - 50129 Firenze

tel. 0552760.035/385/872/619/772/928/651
contratti@cittametropolitana. fi.it

www.cittametropolitana.fi.it




